采购货物一览表
第一包：任意信号发生器等

	序号
	仪器名称
	技术指标
	单位
	数量

	1
	任意信号发生器
	1，双通道使用时采样率达12GS/s，单通道使用时采样率达24GS/s

2，2个通道的模拟波形输出，4个通道可变电平数字信号输出

3，产生波形的记录长度可达32M/通道

4,   提供10位的垂直分辨率：10位（无标记输出）或8位（带有两个标记输出）

5，模拟通道输出模拟信号的频率最高为7.5GHz, 支持在输出的模拟信号上添加抖动和噪声。

6，模拟通道输出模拟信号的幅度范围为50mV-2V(p-p), 最小分辨率为1mV .  输出信号的上升时间(20%--80%)最快可达35ps.

7， 数字通道输出数字信号的数据率最高为12Gbps

8，数字通道输出数字信号的幅度范围为0.5V-1.4V(p-p), 最小分辨率为10mV,  

9，拥有产生序列波形的功能，产生的波形数为1-16000，序列长度为1-16000步

10，支持与泰克示波器互连功能，能够恢复输出通过泰克示波器捕获到的波形。并能实现波形文件的导入导出功能。

11,   window XP 操作系统，2G计算机 内存，80G 硬盘，10.4英寸LCD彩色显示屏, 提供6个USB接口，一个以太网口

12，有效频率切换时间最小可达170ns

13，波形谐波失真不大于  -42dBc,随机抖动最小可达0.9ps.

14,  主机三年保修。
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第二包：非致冷焦平面红外热像仪
	序号
	仪器名称
	技术指标
	单位
	数量

	1
	非致冷焦平面红外热像仪
	1. 投标单位提供的红外热像仪应能在下列环境参数下安全工作

工作环境温度：-20℃～+60℃

工作环境相对湿度：≤95%

存放环境温度：-20℃～+70℃

充电器电源：电压 190V～250V；频率 50Hz

2. 投标单位提供的红外热像仪及其配置、备品、可选配件必须是全新的，并保证其整机（含镜头、探测器、CPU等）的正常使用寿命在五年以上。在使用寿命内，除了人为损坏外，正常使用中出现的损坏，投标单位都必须给予免费更换或维修；仪器必须有一定的防潮与防震措施，适合现场使用。

3. 投标单位必须提供完善的技术培训、现场技术服务及售后服务，以保证招标方所属各使用单位的有关操作人员能正确、熟练、有效地开展红外检测工作。

4. 仪器的技术参数及要求

（1） 结构要求

探测器、控制器、监视器（取景器）、图像存储单元、具有电池一体化，数字化输出、记录功能。

a. 探测器

类型：焦平面、非致冷、微量热型探测器

像素：≥320×240
波长：8μm～14μm

启动时间：≤15秒

b. 成像参数及质量

视场：22o×17o，内置35mm镜头

要求可加装广角镜头

空间分辨率：≤1mrad

热灵敏度：≤0.1℃(30℃时)

帧频：50幅/秒

c. 测量功能

屏幕（菜单）显示方式：中/英文

变焦功能：电子/手动/全自动变焦

操作方式：摇杆和按键、语音控制等多种操作方式
测温范围：－20℃～+800℃

测温精度：±2℃或±2%（读数范围）

内置黑体校准，补偿（校正）功能：大气（环境）自动校正，辐射率自动校正，光学传输校正，连续稳定工作时间：在满足上述要求的前提下，不小于2小时。
d. 图像像显示功能
视频输出：VGA/PAL /NTSC
可见光图像输出（并列显示或画中画显示）
接口：USB2.0 具备实时录像功能
取景器：OLED真彩取景器

e. 图像存储功能

存储：2G 存储卡 1000幅

文件格式：要求采用常用文件格式（jpg、jpeg、bmp），不用转换，一个文件占用的硬盘比较少。

语音记录，文本注释
f. 仪器外观、尺寸、重量、电池等

外观（颜色）：不限

外壳材料：金属

外型尺寸：便携

重   量：包含电池 ≤1.2kg

电池系统：类型：内置可充电锂电池；

工作电压： 不限

工作时间： ≥2小时(每节)

充电时间： ≤2小时
g. 防护功能

抗震性：2G

抗冲击能力：25G

抗电磁干扰能力：电磁屏蔽

整机包装方式：高强度抗冲击专用便携携仪器箱

h. 仪器本身的控制与图像分析、处理功能

操作方式：中/英文菜单，按键控制

画面显示：

调节功能：自动/手动

点温功能：有

等温功能：有

高温自动捕捉功能：有

高温自动报警功能：有

存储功能：有

回放功能：有

设置功能：有

数字图像降噪功能：有

图像冻结/激活功能：

图像放大功能：有

i. 软件分析功能

要求采用中文界面，界面友好、功能齐全，具有点、线、面（区域）温度分析功能，最好能包括有过去的典型热像图，以方便比较。具有自动生成报告的功能，报告以Word格式分析报告。

供货方必须详细说明软件的图像处理与分析功能，报告形成与传送功能。

5. 显微功能的说明

配置视场角大于45o╳35°，焦距≈16mm的广角镜头1个（不含其它附件），在实验台上与上述红外热像仪配套使用，达到显微摄影的目的。投标方必须提供相应的实验条件和技术服务，协助招标方完成该项测试。
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第三包: IC设计软件包
	序号
	仪器名称
	技术指标
	单位
	数量

	1
	IC设计软件包
	【1】 能够实现IC系统设计、逻辑验证及物理实现的软件包。

【2】 * 该软件用于集成电路系统设计及逻辑验证。可以支持VHDL, Verilog, SystemC, SystemVerilog, PSL，Verilog-A等语言，支持先进的验证方法学，包括开放验证方法学(Open Verification Methodology)，基于断言的验证方法学等。提供HDL代码分析和规则检查工具。

【3】 集成行为级, 寄存器传输级，门级电路建模、模拟、分析、软件代码和硬件描述语言等软件工具的完整设计环境，进行行为级仿真，判断设计的可行性，验证模块的功能和设计的debug。
【4】 提供了针对RTL和门级网表的语义，形式验证检查，扩展功能检查，结构和时钟域检查功能，支持RTL 到 NETLIST 的优化以及基于Layout 的线延时估算。具有友好的用户界面和调试环境，支持动态调试。

【5】 要求能将功能模块或系统包封成知识产权模块(IP)，并能完成逻辑，时序，物理信息的特征化抽取，供重复使用。

【6】 支持深亚微米（0.13微米以下）集成电路设计工艺，支持五百万门及其以上规模的集成电路后端设计和混合信号设计。支持基于通用功耗格式的自顶向下的低功耗设计流程（Netlist to GDSII）。支持层次化设计方法，时序估算，管脚自动指定等功能。

【7】 * 主要功能应包括版图设计工具、版图验证工具、版图提取工具等，提供物理验证physical verification: 设计规则检查DRC(Design Rule Check)、版图原理图对比LVS(Layout Versus Schematic)、和参数提取(RC Extraction)功能以及面向信号完整性的时序分析、面向电压降的时序分析、功耗完整性分析等。

【8】 * 具备面向MMMC（Multi-Mode Multi-Corner）的逻辑综合，自动布局布线、时钟树综合等功能。可以通过网表自动生成版图，能够对布局进行手动调整，在物理综合的同时优化时序、解决功耗、布线长度等问题，能对关键路径进行结构重组优化。

提供友好的图形界面，可以通过命令行方式进行操作，有强大的交互式的图形界面调试能力。
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